
high_level overview：
Q: xxx_opt命令是否可以分开运行, 观察运行结果? (mega commands拆分)
A: 商业工具(ICC，Innovus)等不会对用户公开xxx_opt这种mega commands拆分用法. 拆
分command更多的是用于RD debug issue等.

Q: filler cell区别, pad filler, decap, filler
A: Cell Filler就是加在stdCell之间；I/O Filler是加在I/O PAD之间，保证一定顺序的连接
关系的；Metal Fill，也叫dummy，是区别于前两种的一种金属填充，一般是在绕线
之后为了满足metal density的要求而添加的。decap是一种特殊的filler cell, 主要用于
去耦, 可以降低IR.



Q: 为什么先修setup, hold放在后续流程修复? (setup难, hold易?)
A: 

Setup: 违反setup时间会导致数据未能正确锁存，从而造成时序错误。
Hold: 违反hold时间会导致数据在时钟边沿后立即变化，从而造成数据冲突。
所以由此可见, Setup违例通常影响功能正确性。如果不修复setup违例，电路在
特定时钟频率下可能无法正确工作。

如果先修复hold, 再修复setup会带来什么影响?
修复setup违例通常需要增加信号路径的延迟，如通过插入缓冲器、重新布局布
线等方法。这些调整会直接影响同一信号路径的hold时间。如果先修复hold违例，
再修复setup违例，修复setup违例的操作可能会再次引入新的hold违例，导致重
复劳动。



design planning:
Q: AI driven design planning，客户对于这个功能看法？
A: N/A

Q: AG fp是AE做的还是客户通过第三方工具做的fp？
A: 以WSH为例, AG走的是defin流程, 第三方工具(Innovus)做好fp并输出def, 给到AG来
做placement及之后的步骤.



placement:
Q: place会用到一些solver，GIGA的place阶段是否也有对应的solution？
A: AG用到共轭梯度法来作数值优化的，EMIR用该算法来求解线性方程组(from 佳敏)

http://10.30.200.21:8088/issues/30203

Q: EMIR IR violation客户会通过怎样的方式进行fix（place阶段的小方法？）
A: IC设计流程中EMIR工具进行signoff时IR和EM violation结果一般来说会以文本等方式
反馈给PR流程进行优化, 因为主流EMIR工具与主流APR工具不互通, 无法做到无缝衔接.
C家Innovus与Voltus database互通, Voltus可以生成供Innovus读入的database.
fix IR方法, 主要以IR结果进行判定, 如果电源比较weak, 可以添加相应的电源; 如果从
heatmap来看, 某条row上IR drop值较大, cell比较密集, 就会对cell进行上下挪动, 以减
小IR drop的发生.

http://10.30.200.21:8088/issues/30203










































































































































Place Macro
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